
       WORKSHOP 
 

Compounds 
 

 
 
am  19.04.2013 
 
 

im  RAMADA Hotel Leipzig-Halle 
 Hansaplatz 1 
 06188 Halle (Saale)/ Peißen 

 

 AGENDA 

 

10:00 Uhr  Dr. KLAUS HOFFMANN, POLYKUM e. V., Schkopau 

Begrüßung 

 
 

10:15 Uhr   M.sc. THOMAS SCHEFFLER, TU Chemnitz 

  Potential fasergefüllter Phenolharze 
 

Diskussion 

 

 

11:00 Uhr   FRIEDHELM RÖBER, Caparol Nerchau 

   M. HÜBNER, KKZ Halle-Merseburg 

  Entwicklung und Herstellung elastomerartiger Compounds als Farbmaster- 
   baches zur Einfärbung von Kunststoffen bei gleichzeitiger Verbesserung  
   der Gleiteigenschaften    

Diskussion 

 

 

11:45 Uhr  Kaffeepause 

 
 

12:15 Uhr  Dr. rer. nat. GERD SCHMAUKS, GSC Consult 

  Einsatz von Spezialkieselsäuren (20 - 500 nm) als Additiv in Kunststoffen 

   und Kautschuk zur Verbesserung der Eigenschaften 
 

Diskussion 

 

ca.  
13:00 Uhr  Kleiner Imbiss/ Veranstaltungsende 

 



zur Teilnahme am 

Workshop  

Compounds 

 

                         

       

Fax: 
 

An     POLYKUM e. V.                   03461/ 25 98 405 

Value Park Schkopau 

Gebäude A 74, im mitz II 

06258 Schkopau 

 
Die 

Fa./Institution: .................................................. 

Adresse:  .................................................. 

.................................................. 

 

vertreten durch 

Hr./Fr.: .................................................. 

Telefon: .................................................. 

E-Mail: .................................................. 

 

nimmt am 

Workshop „Compounds“ 

am  19.04.2013 von 10:00 Uhr – ca.13:00 Uhr 

im  RAMADA Hotel Leipzig-Halle 

  Hansaplatz 1 

  06188 Halle (Saale)/ Peißen 

                 teil.     

Teilnahmegebühr: POLYKUM-Mitglieder: 20 € 

   Nicht-Mitglieder:  80 € 
Die Teilnahmegebühr ist vor Ort in bar zu entrichten. Sollten Sie nach Ablauf  der  

Anmeldefrist von der Teilnahme am Workshop zurücktreten, müssen wir Ihnen leider 

dennoch die Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. Wir bitten Sie um Verständnis. 
 

 

Datum:  ........................................... 

Unterschrift:  ........................................... 

Anmeldeschluss 

08.04.2013 


